Allegato B
Avviso pubblico per l’individuazione di proposte progettuali per la valorizzazione ed il recupero di ambienti scolastici e realizzazione di scuole accoglienti

#lamiascuolaccogliente
SCHEDA TECNICA
	Indicazione soggetto e/o soggetti proponenti:




	Anagrafica dell’istituzione scolastica ovvero, in caso di rete, dell’istituzione scolastica capofila:

· Codice meccanografico:

· Codice fiscale:

· Numero di conto (utile in caso di ammissione al finanziamento): 




	Titolo e descrizione progetto (max 30 righe):




	Descrizione degli spazi disponibili da destinare alla realizzazione di proposte (max 30 righe):




	Descrizione coerenza del progetto proposto con gli obiettivi di cui all’articolo 1 dell’avviso (max 30 righe):




	Indicazione dei soggetti coinvolti (associazioni, esperti e organismi):




	Descrizione del grado di coinvolgimento degli studenti (in termini di sviluppo della progettazione, partecipazione nella fase attuativa) – max 30 righe



	Descrizione della capacità del progetto di ridurre la dispersione scolastica (max 20 righe):



	Descrizione della capacità del progetto garantire la coesione sociale, integrazione e multiculturalismo (max 20 righe):




	Descrizione  della qualità, innovatività e fruibilità del progetto, delle attività e delle metodologie proposte, in termini di originalità della proposta  sotto il profilo della creatività e dell’innovazione, qualità delle metodologie proposte, carattere esecutivo in termini di concreta realizzabilità della proposta (max 20 righe):




	Quadro economico di spesa
Tipologia di spese ammissibili

 Spese previste (€)

A

spese generali e tecniche (progettazione, consulenze, testimonial ecc.)

B

arredi o eventuali lavori edilizi
C

acquisto di beni di beni e attrezzature;

D

Totale costi diretti ammissibili (=A+B+C)

 

 

 




FIRMA

� La scheda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’istituzione scolastica ovvero, in caso di rete, da tutti i legali rappresentanti delle istituzioni scolastiche facenti parte della rete.





